) SOLUTION mune

chemie international

MATERIALY POMOCNICZE

Mikon® W-64+

SRODEK ANTYADHEZYJNY

OPIS:

Srodek rozdzielczy Mikon® W-64 + to pdtstaty srodek antyadhezyjny na bazie wody, dedykowany do zywic. Ze wzgledu
na dobrze zbilansowany sktad, srodek rozdzielczy Mikon® W-64 + zapewnia doskonate wiasciwosci antyadhezyjne przy
jednoczesnej doskonatej przyczepnosci do powierzchni formy. Dalsze przetwarzanie, takie jak klejenie lub lakierowanie,
jest mozliwe bez potrzeby dalszych zabiegdéw, poniewaz srodek antyadhezyjny Mikon® W-64 + nie przenosi sie
na formowane czesci. Produkt zapewnia powierzchnie o wysokim potysku. Produkt nie wymaga wstepnego
uszczelniania formy. Folia rozdzielajaca jest odporna na temperature do 450°C (842°F).

ZASTOSOWANIE:

Srodek antyadhezyjny Mikon® W-64+ moze by¢ stosowany jako $rodek antyadhezyjny do form dla elementéw z zywic,
takich jak poliester (na zimno i na gorgco), zywic epoksydowych i fenolowych, czy tez zelkotéw poliuretanowych.
W szczegdlnosci, gdy wymagany jest wysoki poslizg.

SPOSOB APLIKACII:

Czyszczenie:

Zaleca sie doktadne oczyszczenie i osuszenie powierzchni formy przed natozeniem $rodka antyadhezyjnego Mikon®
W-64 +. Nasz Cleaner Mikon® R-52 bedzie wystarczajacy. Srodek antyadhezyjny Mikon® W-64 + nadaje sie réwniez
do powtok Touch-Up.

Powtoka bazowa:

Nowe lub $wiezo naprawione formy mozina bezposrednio pokryé preparatem Release Agent Mikon® W-64 +.
Uszczelnienie formy nie jest wymagane. Natozy¢ srodek antyadhezyjny Mikon® W-64 +, przecierajgc go zwilzong, ale
nie ociekajacg woda, czystg, niestrzepiaca sie szmatka. Rozpoczaé od natozenia srodka antyadhezyjnego na niewielka
powierzchnie ok. 1 m2. Po okoto 30-60 s, gdy forma jest jeszcze wilgotna, uzy¢ drugiej suchej szmatki do zebrania
nadmiaru srodka antyadhezyjnego Mikon® W-64 + i kontynuowaé wycieranie ruchem okreznym az do pojawienia sie
przezroczystego i suchego filmu. W przypadku pojawienia sie smug lub rozmazdéw nalezy skroci¢ czas przed wytarciem
nadmiaru srodka antyadhezyjnego. Zaleca sie zaczgc Sciera¢ wzdtuz zewnetrznej granicy formy, zblizajgc sie do wnetrza.
Te procedure powtarza sie z sasiednimi obszarami, az wszystkie czesci formy sg rownomiernie powlekane. Aby uzyskaé
gtadka i jednorodng warstwe podktadowa, nalezy natozy¢ 2-3 warstwy srodka antyadhezyjnego Mikon® W-64 +. Kazda
warstwe utwardzaé sie przez okoto 10 minut. Po natozeniu ostatniej warstwy, sSrodek antyadhezyjny Mikon® W-64 +
powinien sie utwardzac przez okoto 15-30 minut w temperaturze 60°C.

Powtoki dodatkowe:

Dobre kondycjonowanie formy zostanie osiggniete, jesli film srodka antyadhezyjnego zostanie odswiezony po 2-4
rozformowaniach wstepnego procesu powlekania bazowego. Poniewaz film antyadhezyjny zuzywa sie podczas
produkcji, nalezy czesto naktada¢ powtoki korygujace. Srodek antyadhezyjny Mikon® W-64 + zostat opracowany w taki
sposob, mimo wtasciwosci rozdzielczych wigzat sie sam ze sobg. W zwigzku z tym czas utwardzania po zaprawieniu
zmniejsza sie do okoto 15 minut w temperaturze pokojowej. Wymagana czestotliwos¢ zalezy od ksztattu formy
i parametrow Scierania. Musi by¢ okreslona po indywidualnych prébach na miejscu. Zdecydowanie zaleca sie
zastosowanie poprawki przed zaobserwowanym spadkiem wydajnosci uwalniania. To znacznie ograniczy powstawanie
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tzw. nagardéw i doprowadzi do wydtuzenia zywotnosci formy przy jednoczesnym zapewnieniu statej wysokiej jakosci
produktéw. Srodek antyadhezyjny Mikon® W-64 + mozna réwniez aplikowaé na czeéé formy, odéwiezajac film érodka
antyadhezyjnego tylko na obszarach form narazonych na wieksze zuzycie. Preferowane jest jednak pokrywanie catej
formy.

Czesciowe regenerowanie powtoki:

Sporadycznie moze wystgpic czesciowy, drastyczny spadek wydajnosci uwalniania, wymagajgcy dodatkowej czesciowe;j
aplikacji powtoki. W tym celu, zuzyty film rozdzielacza musi by¢ usuniety catkowicie 10 cm wokét uszkodzonego obszaru
za pomocg miekkiego Scierania rozpuszczalnikiem R-52. Upewnic sie, ze powierzchnia formy jest doktadnie oczyszczona
przed natozeniem S$wiezej powtoki bazowej w odpowiednim obszarze w celu zagwarantowania wystarczajacej
przyczepnosci warstwy kompensacyjnej do formy. Gruntowanie odbywa sie w sposdb opisany powyzej (powtoka
bazowa). Rownomierne rozformowanie elementdéw pozostanie mozliwe, jesli naprawiony potraktowany jest wyzej
w przypadku kondycjonowania i po 4-6 cyklach od naprawy dotozymy warstwe rozdzielacza.

DANE TECHNICZNE:

Sktad: wodny roztwér zywic syntetycznych
Wyglad: biatawa ciecz

Gestos¢ [g/cm3]: 1

pH w 20°C: ok. 4

PRZECHOWYWANIE:

Produkt nalezy przechowywac w szczelnie zamknietych pojemnikach i chronié przed mrozem, cieptem i bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych. Jesli te zasady sg przestrzegane, produkt moze by¢ przechowywany przez co najmniej
12 miesiecy. Data waznosci jest podana pod datg produkcji na etykietach kazdego pojemnika.

OPAKOWANIA:
Towar dostepny w opakowaniach: 5,00 kg

GWARANCIJA:

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i transportu sg podane w karcie charakterystyki bezpieczenstwa materiatu.
Informacje techniczne o produktach i dane oparte sg na najlepszych dostepnych informacjach i nie stanowig gwarancji
lub patentu wszelkiego rodzaju naruszenia. Uzytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie przydatnosci produktu
przed jego uzyciem w produkcji. Powyzsze dane nie stanowig uzasadnione czesci specyfikacji, dla ktérych niezbedne
sg dodatkowe oddzielne umowy.
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